EC AEKNTAPALINA 3A CbOTBETCTBUE

Ne TA-1336/21/G/02

Hue, HMD Global Oy
Bertel Jungin aukio 9, 02600 Espoo, ®uHnaHaus,

AeKnapupame Ha CBOsA OTFOBOPHOCT, Ye NPOAYKTHT:

PagnobopyaBaHe:
Mogen: TA-1336

Onucanune: MobuneH TenedoH

CodryepHa BepcusaHa pagnomogyna: 000T_0_060

MpepocTaBeHM akcecoapu M KOMMOHEHTU: aganTtep, caywanku, 6atepus, USB kaben

EMC

ETSIEN 301 489-1V2.2.3
ETSIEN 301 489-3V2.1.1

ETSIEN 301 489-17 V3.2.4
ETSIEN 301 489-19 V2.2.0 (Draft)
ETSI EN 301 489-52 V1.1.2 (Draft)
EN 55032 :2015/A1:2020

EN 55035 :2017/A11:2020

EN IEC 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013/A1:2019

besonacHoct

IEC 62368-1:2014 (ED.2.0)
EN 62368-1:2014+A11:2017;
EN 50332-1:2013

EN 50332-2:2013

CNEKTHLP

ETSIEN 301 511V12.5.1

EN 300330V2.1.1

ETSIEN 301 908-2 V13.1.1
ETSIEN 301 908-13 V13.1.1
ETSIEN 301 908-1V13.1.1
ETSIEN 300328 V2.2.2
ETSIEN 303 413 V1.1.1

ETSIEN 303 345-1V1.1.1
Draft ETSI EN 303 345-3 V1.1.0

EKcnosuuma Ha paanMoYeCcTOTHU BbHU

EN 50566:2017
EN 62209-2:2010
EN 50360:2017
EN 62209-1:2016

EN 62479:2010

OkonHa cpepga
EN 50581:2012

2014/53/EC:

MNMpenopbKa Ha CbBeTa OTHOCHO OrpaHMyaBaHe Ha eKCNOo3MUMATa HA HaceNeHMEeTO Ha eN1eKTPOMArHUTHU nosera.

OnMCaHMAT No-rope NPOAYKT OTroBaps Ha OCHOBHMUTE M3UCKBaHMA Ha cneaHaTa(ute) ampektusaln):
Ounpektnea 2014/53/EC oTHOCHO pagnocbopbxeHuaTa: Ynen 3.1a), 3.16) n 3.2

[Ounpektnsa 2011/65/EC oTHOCHO orpaHUYeHMeTo 3a ynotpebaTa Ha onpeaeneHn onacHW BeLLecTBa B eNeKTPUYECKOTO M eIeKTPOHHOTO
obopyzBaHe

Hotuduumpanuat opraH (PHOENIX TESTLAB LTD., 1A: 0700) n3sbpLum oueHKa Ha CbOTBETCTBMETO CbrnacHo npunoxerue Il ot

[unpeKkTtnBaTa 3a pagmnoobopyasaHe v usgaae ceptudukar 3a EC uscnegsare Ha tmna (ped. Ne: 21-210111).

MscTo Ha usgasaHe: MekuH [ara Ha uspasaHe: 2021-02-24

HMD Global Oy PaspeweHue 3a npogykr:

Nme: Haibo Song

[nbKHOCT: Senior Product Manager
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